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1245 % ViTrox Technologies Sdn. Bhd.
746, Persiaran Cassia Selatan 3,

Batu Kawan Industrial Park,

14110 Bandar Cassia,

Penang, Malaysia.

EEE: (+604) 545- 9988
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	主要挑戰包括:  
	晶圓級（Wafer Level）：在晶圓製造初期階段，WiX Ai 智慧晶圓視覺檢測機 為晶圓廠提供從表面到內層的全深度晶圓可視性。此平台可偵測次微米級表面缺陷 (< 1 µm),並具備 AI 強化精準度,同時搭配專利 SWIR 技術,揭示傳統檢測無法發現的內部隱藏裂紋。 
	晶粒分選與封裝（Die Sorting & Packaging）: 在晶粒分選與封裝階段，隨著晶圓切割為晶粒，精密分選變得至關重要。PX40Ai 智慧晶片檢測與分類機 提供高速分選、六面檢測及捲帶包裝，以更高精度與效率取代傳統人工檢測。 
	先進 IC 封裝（Advanced IC Packaging）: 面對先進封裝日益複雜的檢測需求，TH3000i 智慧半导體IC視覺檢測機 整合自適應視覺系统與AI缺陷識別技術，支援多元封裝的檢測需求。基於此智慧檢測能力，V-ONE 線上複判功能進一步提升整體檢測效率，實現遠端檢視與驗證 。 
	最終組裝與後封裝（Final Assembly & Post-Seal）: VR20Ai G2 智慧編帶後視檢測機 採用高速雙軌設計，降低設備閒置時間，同時支援自動載帶與8–32 mm寬度切換，確保符合國際品質標準。     

